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Klimafolgenanpassungskonzept des Kreises Düren 
hier: Genehmigung zur Umsetzung von Maßnahmen durch die Gemeinde 
Vettweiß 
 
Begründung: 
 
Der Rat der Gemeinde Vettweiß hat am 10. Juli 2025 das kommunenscharfe 
Klimafolgenanpassungskonzept für den Kreis Düren beschlossen (vgl. V-56/2025). 
Laut Beschluss stehen Maßnahmen, die unmittelbar von der Gemeinde Vettweiß 
umzusetzen sind, unter Vorbehalt eines entsprechenden Beschlusses. Im 
kommenden Jahr ist die Umsetzung der Maßnahme „Vettweiß M5: Installation von 
Schattenspendern/ Überdachungen“ (Seite 197 im Konzept) geplant.  
Im Nachgang zur Ratssitzung vom 10.07.2025 hat der Kreis Düren auf Wunsch des 
Fördermittelgebers leichte Anpassungen vorgenommen. Diese betreffen im 
Wesentlichen die Umstrukturierung der Hot-Spot Analyse der Gemeinde Vettweiß 
sowie die Integration der Anhänge in den Fließtext. Inhaltlich gab es keine 
Änderungen. Neben der beschlossenen Version sind eine Version mit markierten 
Änderungen sowie eine Übersicht über die Maßnahmen der Gemeinde Vettweiß als 
Anlage beigefügt.  
Nähere Informationen zu konkreten Projekten folgen im kommenden Jahr. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt, Verkehr und Wirtschaftsförderung empfiehlt 
dem Rat der Gemeinde Vettweiß, die Umsetzung der Maßnahme „Vettweiß M5: 
Installation von Schattenspendern/ Überdachungen“ aus dem 
Klimafolgenanpassungskonzept des Kreises Düren zuzustimmen.  
 

 
Auswirkungen auf den Haushalt: 
 
Die Umsetzung von Projekten erfolgt unter Vorbehalt der Haushaltsdeckelung. 
Momentan sind Projekte in Vorbereitung und werden auf mögliche Förderzugänge 
geprüft. 
 




